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Beschrijving van leereenheid per periode

Periode 3

Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur

Samenvatting Gedurende deze periode wordt het onderwerp Microprocessoren, opslag en geheugen behandeld. De focus van
periode deze periode ligt op het productbeoordeling hardware oplossingen en documentatie..
Leerdoelen Aan het einde van lesperiode 3 is de leerling in staat tot het benoemen, beschrijven, configureren, herkennen,

installeren, instellen, opwaarderen, reguleren van:

® Aries - Unit 5 - Les 17: Microprocessors, in de Centrale Verwerkingseenheid (CPU)
® Aries - Unit 5 - Les 18: CPU-architectuur en evolutie

® Aries - Unit 5 - Les 19: Moederbord, CPU-aansluiting en instellingen

® Aries - Unit 6 - Les 23: Computeropslag

® Aries - Unit 6 - Les 24: CD-ROM Drive

® Aries - Unit 6 - Les 21: Geheugen

® Aries - Unit 6 - Les 22: Typen geheugenmodules

werkprocessen

Kerntaken en Kerntaken:

¢ IM.B1-K1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen

¢ IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen

¢ IM.P1-K2 Organiseren van een (bestaande) servicedesk

e MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

¢ IM.B1-K1-W1 Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast

¢ IM.B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem

¢ IM.B1-K2-W3 Evalueert de implementatie

¢ IM.P1-K2-W1 Onderhoudt een servicedesk

® MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties

* MB.B1-K1-W2 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en

(rand)apparatuur

Meso-ontwerp

1.

(98]

Inhoud Onderwerpen die behandeld gaan worden:

17.1 Wat is een microprocessor?; 17.2 Onderdelen van de Microprocessor; 17.3 Hoe werkt een CPU?;
17.4 Processorsnelheid en het kloksignaal

. 18.1 CPU architecture; 18.2 De evolutie van de Intel CPU; 18.3 AMD en Cyrix processors; 18.4 De

evolutie van de Motorola microprocessor

. 19.1 Het installeren van slot CPUs; 19.2 Het installeren van sleuf CPUs; 19.3 Processors opwaarderen
. 19.4 Instellingen CPU; 19.5 Instellingen kernvoltage van de CPU; 19.6 Instellingen bussnelheid CPU;

19.7 Instellingen CPU-klokmultiplier

. 23.1 Computeropslag; 23.2 Floppydrive; 23.3 Floppyfunctionaliteit; 23.4 Floppydrives verzorgen en

onderhouden; 23.5 Verwijderbare high-capacity schijven

. 24.1 Cd-rom; 24.2 Cd-rom drive onderdelen; 24.3 Cd-rom drive interne onderdelen; 24.4 Hoe werkt een




Cd-rom?; 24.5 Schijfsnelheid reguleren; 24.6 Cd-rom onderdelen van het schuiflaadmech-anisme; 24.7
Cd-rom drive onderdelen; 24.8 Cd-rom drive externe onderdelen; 24.9 Specificaties Cd-rom drive; 24.10
CD-R, CD-RW; 24.11 DVD

7.21.1 RAM vs opslag op een harde schijf; 21.2 RAM en virtueel geheugen; 21.3 Wat is de functie van
RAM?Y; 21.4 Typen RAM; 21.5 ROM

8. 22.1 Geheugenmodule; 22.2 SIMMs; 22.3 DIMMs; 22.4 RIMMs; 22.5 Specificaties geheugenmodule;
22.6 Geheugenbanken; 22.7 Geheugen op het moederbord aansluiten

Benodigdheden
(middelen) <x-middelen-lijst>
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